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内容概要

印制电路板（简称印制板）是电子产品的重要基础部件。
由于微电子技术的飞速发展，表面安装技术在电子产品中的应用日益广泛，用于安装表面贴装元器件
的印制板结构越来越复杂，安装的要求更加繁多，对于印制板设计需要考虑的因素大量增加，印制板
的可制造性已成为广大印制板设计人员十分关注和必须考虑的问题。
    本书共分为13章，重点介绍了印制板可制造性的概念，印制板制造与安装可制造性设计的工艺要求
和各图形要素的设计。
本文从实际应用出发，对印制板设计过程中印制板的制造、安装和测试等方面的可制造性做了系统的
分析和介绍，并根据现行标准和众多设计经验的体会，提供了大量的印制板可制造性数据和图示，力
求图文并茂，易于理解。
为使广大读者能更准确地了解印制板的性能和验收要求，书中第十二章对印制板的相关标准还作了详
细介绍，便于设计时查找和引用。
    本书为印制电路板设计者在考虑可制造性设计或印制板制造和安装的工艺人员对设计文件进行工艺
性审查时，提供了方便、实用的工具，也是初学印制板设计的工程设计人员很好的参考资料。
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